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Abstract (en)
2.1 Contact plates of silver/MeO material, in particular with oxide components arranged perpendicular to the contact surface, cannot be soldered or
welded directly to contact supports. 2.2 In order to facilitate this, the invention proposes applying solderable or weldable metals or alloys during the
flame or plasma spraying. <IMAGE>

Abstract (de)
2.1 Kontaktplättchen aus Silber/MeO-Werkstoff, insbesondere mit senkrecht zur Kontaktfläche angeordneten Oxidanteilen, können nicht direkt auf
Kontaktträger aufgelötet oder aufgeschweißt werden. 2.2 Um dies zu ermöglichen, wird nach der Erfindung vorgeschlagen, löt- oder schweißfähige
Metalle beziehungsweise Legierungen im Wege des Flamm- oder Plasmaspritzens aufzutragen.
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